Uktady chipset AMD/ATIL.

u Chipsety firmy AMD

Rozwdj chipsetéw firmy AMD

Firma AMD wprowadzita na rynek pierwsze udane chipsety w roku 1999. Byla to seria ob-
stugujaca procesory AMD do gniazd Slot i Socket A. Dopiero po wykupieniu przez AMD
tirmy ATT wprowadzone chipsety pod 64-bitowe procesory AMD odniosty zaplanowany
sukces. Niemniej jednak w tym czasie byty na rynku bardzo udane chipsety nForce, z kté-
rymi AMD konkurowat.

Chipsety AMD seria 5, 6, Socket AM2/AM2+
Uktady tej serii bazowaty na dwéch chipsetach: pémocnym i potudniowym.

Chipsety serii 5 obstugiwaly procesory AMD Sempron, Athlon i Phenom z uzyciem
magistrali HT 2.0 (1000 Hz).

Seria chipsetéw AMD 6 obstugiwata te same procesory z uzyciem magistrali HT 2.0
(800 lub 1000 Hz). Ponadto chipsety serii 6 miaty zintegrowany uklad graficzny serii
Radeon X12xx.

Chipsety AMD seria 7, Socket AM3/AM3+

W najnowszych rozwigzaniach z rodziny chipsety firmy AMD do gniazda Socket AM3
nie maja juz prawie konkurencji. Tabele 46.1 1 46.2 przedstawiaja najnowsze chipsety ob-
stugujace to gniazdo. Podobnie jak w wypadku innych rozwigzan, modele najnizsze maja
stabsze mozliwosci, a przez to s3 mniej wydajne — lecz za to niedrogie. Chipsety z literg G
maja wbudowany uklad graficzny.

Tabela 46.1. Chipsety AMD seria 7

Chipset [ cecha 740G 7(1[¢ 770 785G
Rodzaj obstugiwanej EEEPINJ ¥R IRIVS DDR3 1333+ DDR3 1666+
pamieci MHz MHz MHz o el
Maks. ilos¢ pamieci
| sloty 8 GB/2 8 GB/2 16 GB/4 16 GB/4
VERGIe (5| 1000 [HT 2.0] | 2600 [HT3.0] | 2600 [HT 3.0] 2600 [HT 3.0]
ICP Radeon 2100 Radeon 3000 b Radeon HD 4200
(DirectX 9) (DirectX 10) (DirectX 10.1)
PCle 1ePCle 1.1 x16 1x PCle 2.0 x16 1x PCle 2.0 x16 2% PCle 2.0.X16
CrossFire - +(Hybrid) - + (Hybrid x16+x4)
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DDR3
CPU AMD
Phenom I
DDR3
Redeon
HD4200 AMD
785G GIGABIT LAN
2 x PCl ex 2.0 x16
Alink Express Il
12x USB 2.0 3 PATA
6 x S-ATA 3 SB7x0
HD AUDIO PCI
Rys. 46.1. Schemat blokowy ptyty gléwnej z chipsetem AMD 785G
Tabela 46.2. Chipsety AMD 790

Chipset [ cecha

Rodzaj obstugiwanej

DDR3 1866+ MHz DDR3 1866+ MHz

DDR3 1666+ MHz

pamieci
lfaks tio-Cpamicet 16 GB/4 16 GB/4 16 GB/4
sloty
Magistrala (MHz) | . 2600 [HT 3.0]
Radeon 3300 (DirectX 10) brak brak
2xiPEler2.0:x16 2x PCle 2.0 x16 do 4 PCle 2.0 x16
CrossFire + (Hybrid x8 + x8) + (x8 +x8) (dual(:;;):f;i;i:(d <8)
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1x PClex 2.0 x16

1x PClex 2.0 x16

12x USB 2.0

6x S-ATA 3

HD AUDIO

DDR3
CPU AMD
Phenom Il
DDR3
Magistrala HT 3.0
AMD
790FX GIGABIT LAN
Alink Express Il
6x PClex 2.0 x1
SB 750

PCI

Rys. 46.2. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem AMD 790FX

Chipsety AMD seria 8, Socket AM3/AM3+

Tabela 46.3. Chipsety AMD seria 8

Chipset [ cecha

Rodzaj obstugiwanej
pamieci

Maks. ilos¢ pamieci /
sloty

Magistrala (MHz)

IGP

PCle

CrossFire

AM3+

870 380G 890GX 890FX
DDR3 2000+ | 503 5000+ MHz | DDR3 2000+ MHz | PR3 2000+
MHz MHz
16 GB/4 16 GB/4 16 GB/4 16 GB/4
2600 [HT 3.0]

B Radeon HD 4250 Radeon HD 4290 et
(DirectX 10.1) (DirectX 10.1)

1 PCl=2:0x16 | 1% PCle2.0 %16 7% PCla2iosde | 2% ;%'e 20

) x16 + x16
- Hybrid x8 + x8 b e
5 + ‘ - +

SATA3 (6 GB/s) i USB 3.0 (opcja)
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2x PClex 2.0 x8

lub

1x PClex 2.0 x16

12x USB 2.0

6x S-ATA 3

HD AUDIO

CPU AMD DDR3
Phenom I
FX DDR3

Magistrala HT 3.0

Radeon HD42XX
AMD
890FX
6x PClex 2.0 x1
Alink Express Il
GIGABIT LAN
SB 750
PCI

Rys. 46.3. Schemat blokowy ptyty gtéwnej z chipsetem AMD 890GX

Chipsety AMD seria 9, Socket AM3/AM3+
W serii chipsetéw AMD 9 (tabela 46.4) zostaly zastosowane najnowocze$niejsze rozwigza-
nia technologiczne, ktérym dysponuje firma. S3 to najwydajniejsze uktady dla najbardziej
wymagajacych uzytkownikéw. Pracuja one wylacznie z uzyciem zewnetrznych kart gra-
ficznych. Najwigksza wydajnos$¢ uzyskamy, jesli skonfigurujemy jednostke centralna na
platformie z uzyciem chipsetu, procesora i karty graficznej firmy AMD/ATI.

Tabela 46.4. Chipsety AMD seria 9

Chipset [ cecha

Rodzaj obstugiwanej
pamieci

970

DDR3 do 2000 MHz

DDR3 do 2000 MHz

DDR3 do 2000 MHz

Maks. ilos¢ pamieci/sloty

32 GB/4

32 GB/4

32 GB/4

Magistrala (MHz)

2600 (HT 3.0); 3200 (HT 3.1) (rodzina Bulldozer)

IGP

brak

PCle

1x PCle 2.0 x16

2x PCle 2.0 x16

4x PCle 2.0 x16

CrossFire

SLI

- x8 + x8 x16 + x16 lub x8 quad

_ «8 + x8 x16 + x16 lub x16 + x8 +
x8 lub x8 quad

+ + +

obstuga SATA 3 (6 GB/s); RAID
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DDR3
CPU AMD
FX
DDR3
Magistrala HT 3.0
1x PClex 2.0 x16
AMD
990FX
1x PCl ex 2.0 x16 6x PClex 2.0 x1
Alink Express Il
14x USB 2.0 GIGABIT LAN
6x S-ATA 3 SB 950
HD AUDIO PCI

Rys. 46.4. Schemat blokowy ptyty gtéwnej z chipsetem AMD 990X

Chipsety AMD A55 i A75, Socket FM1

Najnowsze rozwigzania technologiczne firmy AMD zostaly zastosowane w chipsetach
serii A55 i A75 (tabela 46.5). Procesory AMD APU ze zintegrowanym ukladem graficz-
nym serii Radeon 6xxx obstugiwane s3 przez chipsety serii A55 i A75.

Tabela 46.5. Chipsety AMD A55i A75

pamieci
32G8/4 32 Cc.jB/4 (wspircie w czq?c} ptyt
0 64 GB — 16 GB kosci)
et
USB 3.0/2.0 0/14 4/10
SATA 6 SATA2 (3 GB/s) 6 SATA3(6 GB/s)

obstuga CrossFire
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4x PClex CPU AMD DDR3
APUCPU AMD
Athlon II,
1x PClex 2.0 x16 Phenom I Intel DDR3

Magistrala UMI
2 GB/s

10x USB 2.0 HD Audio
AMD

A75AMD

6x S-ATA 3 6x PClex 2.0

Rys. 46.5. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem AMD A75 obstugujacym gniazdo Socket FM1

Tabela. 46.6. Chipsety AMD obstugujace gniazda FM2 i FM2+

|
ASSX | AS | Ass ! AB3X A78 | A68H ! AS8
| ! I
{ < g
AETEERN 136/2x6 | 1a6 | 146 | x6/2x8 | 146 | 1xs | 16
8 6

6 | 6 | 8 6 4

|

J
1 |
0,1,510 ’ 0,1,10 ;0,1,105 0,1,15,10 0,1,1OJ 0,1,710 = 0,1,10
|
|
u

USB 2.0[3.0 10/4 10/4 [ '|4/O ‘ 10/4 10/4 [ 8/2 14/0
| | |
4x PClex 2.0 x1 DDR3
CPU AMD
APU
1x PClex 2.0 x6 ; DDR3
lub
2x 8
Magistrala UMI
2 GB/s
10x USB 2.0 -
HD Audio
4x USB 3.0 AMD
A85X
8x S-ATA 3 4x PClex 2.0 x1

Rys. 46.6. Schemat blokowy plyty gléwnej z chipsetem AMD A85X obstugujacym gniazdo Socket FM2




Uktady chipset AMD/ATIL.

Tabela. 46.7. Chipsety AMD obstugujace procesory AMD w gniazdo AM4

USB:
Chipset Linie PCle 2.0 | CrossFire SLI LA =T 3.1 Gen 2 + 3.1 Gen AMD
Express 1+20 StoreMI

X470 1 [P aATak
—] X8 | Tak 6+2 2+10+6 |

X370 el | ~ Nie

\ | |

B450 | 1 i Tak
e R x6 e ] ' 2+6+6

B350 | 441
= == — Nie Nie = =

A320 ‘ 1+6+6 Nie
. = ‘ x4 j=es S —— e F,, = | L |

X300 Tak i 2+0 , (6)2s Loz (0)

Wszystkie chipsety facza sig¢ z procesorem za pomocs magistrali PClex. 3.0 x4

PClex 3.0 4x DDR4
CPU AMD
R
1x PClex 3.0 x16 yzen —
lub
2 x8
PClex 3.0 4x
UsSB 2.0 USB 3.1
AMD
AM4 chipset
\ S-ATA 3 + RAID 4,6, 8xPClex 2.0

~‘ Rys. 46.7. Schemat blokowy ptyty gtéwnej z chipsetem AMD obstugujacym gniazdo Socket AM4

. Czym réznia sie rodziny chipsetéw AMD?

. Jakie znasz rodziny chipsetéw AMD?
1. Jakie procesory sa obstugiwane przez chipsety do gniazd Socket FM1?

74
3

4. W jakich chipsetach AMD zastosowano najnowsze rozwigzanie technologiczne i
na czym ono polega?

. Narysuj w zeszycie schemat blokowy ptyty gtéwnej z chipsetem AMD 890GX oraz
z chipsetem AMD A75. Opisz szczegétowo, czym one sie réznig.

9
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